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1.Uvod

HW modulky seriovych rozhrani se pouzivaji jako doplitkové moduly procesorovych stanic
pro ziskani pozadovanych typi seriovych rozhrani.

Z hlediska snadné vymény popt.zmény rozhrani jsou konstruovany jako zasuvné SIM
moduly. BéZné jsou pouzivany typy standardnich rozhrani, pro dané aplikace lze
jednoduchym zptisobem navrhnout a vyrobit i nestandardni typ HW rozhrani.



2. Technické udaje

2.1. Elektrické parametry

RS232-4

Standard

Rychlost

Signaly

Galvanické oddéleni
Dosah

Pfipojovaci vodi¢

RS232-4 GO
Standard

Rychlost

Signaly

Galvanické oddéleni
Dosah

Pripojovaci vodi¢

RS485-2 GO
Standard

Rychlost

Signaly

Galvanické oddéleni
Dosah

Pfipojovaci vodi¢

RS485-4 GO (RS422)
Standard

Rychlost

Signaly

Galvanické oddéleni
Dosah

Pripojovaci vodi¢

DS1wire

Standard

Signaly

Galvanické oddéleni
Dosah

Pfipojovaci vodi¢

MIO4S GO
Galvanické oddéleni
Signaly

Typ vstupu

Rozsah napéti log.0
Rozsah napéti log.1
max.proud vstupem
Typ vystupu
max.odpor log.1
max.zbyt.proud log.0
max.proud vystupem

EIA/TIA-232E V.24/V.28
max.153kBd
RxD,TxD,RTS,CTS

ne

max.15m

stinény,datovy

EIA/TIA-232E V.24/V.28
max.153kBd
RxD,TxD,RTS,CTS

ano 1000V

max.15m

stinény,datovy

ANSI Standard RS-485
max.153kBd

A(+), B(-)

ano 1000V
max.1500m
stinény,datovy

ANSI Standard RS-485
max.153kBd
inA(+),inB(-),outA(+),outB(-)
ano 1000V

max.1500m

stinény,datovy

DS 1wire DALLAS corp.
DS1 DS2

ne

max.150m
stinény,datovy

ano 1000V

io1, i02, io3, io4
optoclen
VcelO-3V..VeclO
0..VcclO-6V
7mA

SSR

50R

0.01mA

100mA



Al4x12S
Galvanické oddéleni
Signaly

Typ vstupu

Vstupni odpor
max.proud vstupem
Rozliseni

Pfesnost

AO4x12S

Galvanické oddéleni

Signaly

Typ vystupu

max.vystupni napéti
max.vykonovy ztrata vystupu
max.vykonova ztrata modulu
Rozliseni

Presnost

MBusM

Standard

Rychlost

Signaly

Galvanické oddéleni
Dosah

Pfipojovaci vodi¢

MBusS

Standard

Rychlost

Signaly

Spotieba
Galvanické oddéleni
Dosah

Pfipojovaci vodi¢

RS485-2/4 GO
Standard

Rychlost

Signaly 2-drat
Signaly 4-drat
Zakoncovaci odpory
Galvanické oddéleni
Dosah

Pfipojovaci vodi¢

ne
ai1, ai2, ai3, ai4
0..20mA

100R

30mA

12bit0

0.5%

ne
ao1l, ao2, ao3, ao4
0..20mA

30V

500mwW

1.2W

12bit0

0.5%

EN1434-3 Master
max.9600Bd
MeterBus1, MeterBus2
ne

100..1000m
stinény,datovy

EN1434-3 Slave
max.9600Bd
MeterBus1, MeterBus2
single load 1UL

ano 1000V
100..1000m
stinény,datovy

ANSI Standard RS-485
max.153kBd

A(+), B(-)

inA(+), inB(-), outA(+), outB(-)
ano/ne volitelné

ano 1000V

max.1500m

stinény,datovy



2.2. Rozméry

Mechanické provedeni
Montaz

Obsazené misto

Kryti

Pripojeni vstupt/vystupl
pracovni teplota
skladovaci teplota
Relativni vihkost

Véha

Rozméry

SIM

do konektoru na zakl.desce stanice

12pin

IP20
MK-LLP
-20..+70°C
-20..+70°C

10..70% nekondenz.

0.05 kg
35x26 x 15

3. Vyznam konektoru a svorek

Svorka 1c0(1c1) 2c0(2c1) 3¢c0(3c1) 4c0(4c1) 5c0(5c1) 6c0(6¢c1)
RS232-4 TxD RxD GND +5V RTS CTS
RS232-4 GO TxD RxD GND 232 +5V 232 RTS CTS
RS485-2 GO B(-) A(+) GND 485 +5V 485 B(-) A(+)
RS485-4 GO inB(-) inA(+) GND 485 +5V 485 outB(-) OUtA(+)
DS1wire GND DS1 GND +5V DS2 GND
MIO4S GO io4 i03 i02 io1 GND IO Vcce 10
Al4x12S ai4 ai3 ai2 ail GND nic
AO4x12S ao4 ao3 ao2 ao1 GND Vcc
MBusM GND Vce GND Umbus MB2/GND MB1
MBusS nic nic nic nic MB2 MB1
RS485-2/4 GO (2-drat) --- GND 485 +5V 485 B(-) A(+)
RS485-2/4 GO (4-drat) inB(-) inA(+) GND 485 +5V 485 outB(-) OUtA(+)

4. Montaz

4.1. Privodni kabely

Pouziti sériové komunikace na vétsi vzdalenost je podminéno zapojenim piislusnych
ptepétovych ochran na datova vedeni.

4.2. Konfigurace

Modulek se zasune do ptislusného konektoru MK-LLP na zékladové desce plosného spoje

procesorove stanice.

5. Vyrobni nastaveni

Ptislusny HW modulek se standardné dodava jiz osazen ve stanici.

6. Udrzba

Zatizeni nevyzaduje pravidelnou kontrolu ani udrzbu.




